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Amplio rango de entrada 100 - 480 VAC T |
Salida 24 VDC 10W |
Tension de aislamiento 4000 VAC

Proteccion contra sobrecorriente y sobretension |

Proteccion contra cortocircuito = B
Filtro EMI integrado para cumplimiento de EMC "

ALIMENTACION CONDICIONES AMBIENTALES
Tension alimentacion 100 ... 480VAC ; 120 ... 745VDC Temperatura trabajo -10°C +55°C
Rango Tensién entrada 98 ... 528VAC Temperatura almacén -25°C +85°C
Frecuencia 50 /60 Hz
NORMATIVA
Consumo 0,3A
Conformidad normas CE 2014/35/UE ; 2014/30/UE
ESPECIFICACIONES EMI EN55032 CLASE B, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Ejecucion Saliente Modular ( 35 mm) EMS EN55035
Material Color gris UL94 -V -0 Policarbonato
Conexion Terminales SALIDA
24 VDC
Montaje Carril DIN 35mm (IEC/EN60715) ’ \
Proteccion 1P20
Dimensiones 35mm x 90mm x 62mm
Peso 150 gr
SALIDA
Tension de salida 24VDC
Corriente de salida 0,42A
CONEXIONES
Tipo de conectores Terminales
Par de apriete Maximo 0,5 Nm ‘ ‘
Seccion de cable IEC  25mm’ briphitved
DIMENSIONES PRECAUCIONES /\

.- Antes de conectar el aparato asegurese de que la tension aplicada a la
alimentacion del aparato estd dentro de los rangos especificados en la

_I— ”l: etiqueta, ya que de lo contrario pueden resultar dafiados elementos internos .

.- Utilizar el destornillador adecuado, preferentemente de plastico, para la
manipulacién de potencidmetros frontales.

.- Silos aparatos estan continuamente recibiendo tensién de alimentacion es
”””””” T |90 aconsejable mantener una cierta distancia libre entre aparatos para una
mejor aireacién, ya que una elevacién excesiva de la temperatura puede
5 reducir la vida atil de los componentes internos.

E— |]|: .- Si utiliza los aparatos en entornos con excesivo ruido eléctrico, procure
separar el equipo y el cableado de la fuente de ruidos.

.- No exponer el aparato a disolventes ni acidos ya que estos pueden dafiar la
_r caja. Si se encuentra en ambientes altamente corrosivos o con humedades
62 \ 35 muy elevadas se pueden ver afectados tanto componentes internos como el
circuitoimpreso (PCB).
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